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Case No. I Base du rapport m m 

1 En ce qui concerne la langue, le present rapport est etabli sur la base de la demande internationale dans la 
langue dans laquelle elle a 6te dSposee, sauf indication contraire donnee sous ce point. 

□ Le present rapport est 6tabii sur la base de traductions r<§alis<§es k partir de la langue d'origine dans la 
langue suivante ,qui est la langue d'une traduction remise aux fins de : 

□ la recherche internationale (selon les regies 12.3 et 23.1 .b)) 

□ la publication de la demande internationale (selon la regie 12.4) 

□ I'examen preliminaire international (selon la rfcgle 55.2 ou 55.3) 

2 En ce qui concerne les elements* de la demande internationale, le present rapport est etabli sur la base des 
6l£ments suivants (les feuilles de remplacement qui ont 6t6 remises d I'office recepteur en rgponse k une 
invitation faite conforme'ment a I'articie 14 sont considerees dans le present rapport comme "initialement 
deposees" et ne sont pas jointes en annexe au rapport.) : 



Description, Pages 

1_13 telles qu'initialement d6pos§es 
Revendications, No. 

1.1 8 XeWes qu'initialement deposees 
Dessins, Feuilles 

1 £-6/6 telles qu'initialement deposees 



□ En ce qui concerne un listage de la ou des sequences ou un ou des tableaux y relatifs, voir le cadre 
suppl6mentaire relatif au listage de la ou des sequences. 

3. □ Les modifications ont entrain^ I'annulation : 

□ de la description, pages 

□ des revendications, nos 

□ des dessins, feuilles/fig. 

□ du listage de la ou des sequences (pr6ciser) : 

□ d'un ou de tous les tableaux relatifs au listage de la ou des sequences (pr6ciser) : 

4 □ Le present rapport a ete etabli abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont 6t6 considerees 
comme allant au-dete de Texposd de Invention tel qu'il a <§t6 depose, comme il est indique dans le cadre 
supplSmentaire (r&gle 70.2.c)). 

□ de la description, pages 

□ des revendications, nos 

□ des dessins, feuillesyfig. 

□ du listage de la ou des sequences (prSciser) : 

□ d'un ou de tous les tableaux relatifs au listage de la ou des sequences (prSciser) : 

* Si le cas visS au point 4 s 'applique, certaines ou toutes ces feuilles peuvent 
etre revetues de la mention "remplacS" . 
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— - — zrrr— nri mot ivee selon Particle 35.2) quant a la nouveaute, l?activite inventive et la 



1. Declaration 
Nouveaute 

Activite inventive 



Possibility ^application industrielle Oui: 

Non: 



Oui: Revendications 
Non: Revendications 
Oui: Revendications 
Non: Revendications 
Revendications 
Revendications 



2-13, 15-18 
1,14 

1-18 
1-18 



2. Citations et explications (regie 70.7) : 
voir feuille separee 
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fVmceman t le point V 

Declaration motivee quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibilite 
dapplication industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

1 . La demande ne remplit pas les conditions enoncees a I'article 6 PCT, les 
revendications 1 et 17 n'etant pas claires. Dans les revendications 1 et 17, l'ordre des 
Stapes n'est pas indique. En consequence, I'objet de la revendication 1 n'est pas 
nouveau (cf. par. 3.1). 

2. II est fait reference aux documents suivants: 

D1 : EP-A-0 611 1 29 (GEN ELECTRIC) 1 7 aoOt 1 994 

D2: FR-A-2 81 8 804 (THOMSON CSF) 28 juin 2002 

D3: US 2002/175400 A1 (GERBER MARK A ET AL) 28 novembre 2002 

D4: US 2003/045030 A1 (HAYASHIDA TETSUYA ET AL) 6 mars 2003 

3. La presente demande ne remplit pas les conditions enoncees dans I'article 33(1) 
PCT, I'objet de la revendication 1 et 14 n'etant pas conforme au critere de nouveaute 
defini par I'article 33(2) PCT, et I'objet de des revendications 1-18 n'impliquant pas une 
activite inventive telle que definie par I'article 33(3) PCT. 



REVENDICATION 1 

4. Le document D1 decrit : 

un precede d'interconnexion de composants actif et passif 

(capacitor 20 and chips 14, col. 5, 1. 38, Fig. 1a; IC chips and passive components, 
col. 7, 1. 50), munis de plots (contact pads 15, col. 5, 1. 51) pour leur interconnexion, 
caracterise en ce qu'il comprend 

- le positionnement et la fixation sur un support plan d'au moins un composant actif 
et un composant passif, les plots etant en contact avec le support (method for 
positioning contact pads of a plurality of chips ... on a planar surface, col. 1 I. 56) , 

- le depot d'une couche de polymere sur I'ensemble du support et desdits 
composants (col. 6, 1. 52-58), 

- le retrait du support (col. 7, 1. 38, separated from base 10, Figs. 1b, 1c), 

- la redistribution des plots entre les composants et/ou vers la peripheric au moyen 
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de conducteurs metalliques agences selon un schema predetermine (col. 2, I. 
38-44), permettant d'obtenir une structure heterogene reconstitute, 
- I'amincissement heterogene (optionellement le mode de realisation comme indique 
dans les figs. 8a-8e utilize "mechanical grinding", col. 15, 1. 24) de ladite structure par 
surfacage non selectif de la couche de polymere et d'au moins un composant passif . 

4.1 Done, I'objet de la revendication 1 n'est pas nouveau (Art. 33(2) PCT). 

4 2 Toutefois, I'ordre des etapes dans la figure 1 de la presente demande n'est pas la 
meme que dans le document D1. Dans la suite de la communication, on suppose que 
I'ordre des etapes est celui indique dans la figure 1 . 



5 Le document D2, qui est considere comme etant I'etat de la technique le plus 
proche de I'objet de la revendication 1, decrit (les references entre parentheses 
s'appliquent a ce document) un procede qui comprend: 

- le positionnement et la fixation sur un support plan d'au moins un composant actif 
et un composant passif (p. 1 I. 9-11), les plots etant en contact avec le support (p. 1 , 
I. 18-21), 

- le depot d'une couche de polymere sur I'ensemble du support et desdits 
composants (p. 1 I. 22, 23), 

- le retrait du support (p. 1 I. 25), 

- la redistribution des plots entre les composants et/ou vers la peripherie au moyen 
de conducteurs metalliques agences selon un schema predetermine (p. 1 I. 28-30), 

5.1 Par consequent, I'objet de la revendication 1 differe du procede comme decrit 
dans le document D1 en ce qu'il comprend une etape d'amincissement apres la 
redistribution des plots entre les composants. 

5.2 L'effet technique de cette difference est que le composant resultant a une 
epaisseur reduite. 

5 3 Le probleme que se propose de resoudre la presente invention peut done etre 
considere comme augmenter la densite d'integration et comme ameliorer la conduction 
de la chaleur. 
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5 4 La solution proposee dans la revendication 1 de la presents demande n'est pas 
considered comme inventive (article 33(3) PCT) pour la raison suivante: Selon la 
description donnee dans D1, 1'amincissement presente les memes avantages que cei 
mentionnes dans la presente demande (cf. col. 15, 1. 29-31). Par consequent, 
Inclusion de cette caracteristique dans le procede decrit dans le document D1 
constitue pour la personne du metier une mesure normale pour resoudre le probleme 
pose. 



REVENDJCaTION 14 

6. Le document D1 decrit : 

un composant heterogene aminci caracterise en ce qu'il comprend 

une couche de polymere (substrate 24, Fig. 8c, made of polymer, col. 6, 1. 52-58) 

presentant deux surfaces sensiblement planes et parallels avec 

une face polie (mechanically ground rear face) et une face non polie (front face), et, 

enrobes dans ladite couche, au moins un composant actif et un composant passif 
(capacitor 20 and chips 14, col. 5, 1. 38, Fig. 1a; IC chips and passive components, 
col. 7, 1. 50), les composants presentant deux faces, une premiere face munie de 
plots pour I'interconnexion des composants (contact pads 15, col. 5, I. 51), 

des plots de I'ensemble des composants Stent relies par des conducteurs 
metalliques formant un support plan, en contact avec la surface non polie de lad.te 
couche et une seconde face (col. 2, 1. 38-44, nr. 26 in Fig 1e), 

lesdites secondes faces de I'ensemble des composants passifs etant polies de telles 
sorte a former une surface plane homogene avec ladite surface plane de la couche 
de polymere (mechanically ground rear surface, col. 15, 1. 24). 

6.1 Done, I'objet de la revendication 1 n'est pas nouveau (Art. 33(2) PCT). 
REVENDICATION 17 

7 Le document D1 , qui est considere comme etant Petal de la technique le plus 
p'roche de I'objet de la revendication 17, decrit (les references entre parentheses 
s'appliquent a ce document): 
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un procede ^interconnexion en trois dimensions de composants actif et passif , 
munis de plots pour leur interconnexion, caracterise en ce qu'il comprend 

- le positionnement et la fixation sur un support plan d'au moins un composant passif 
et d'au moins un premier composant actif (capacitor 20 and chips 14, col. 5, 1. 38, 
Fig. 1a; IC chips and passive components, col. 7, 1. 50), 

les plots etant en contact avec le support (contact pads 15, col. 5, 1. 51, Fig. 1a), 

- le depot d'une couche de polymere sur I'ensemble du support et desdits 
composants (col. 2, 1. 18, 19, Fig. 13), 

- le retrait du support (col. 2, 1. 31, 32, Figs. 3b, 3c), 

- la redistribution des plots entre les composants et/ou vers la peripherie au moyen 
de conducteurs metalliques, permettant d'obtenir une 

structure heterogene reconstitute (col. 2, 1. 38-44), 

- I'amincissement heterogene de ladite structure par surfacage non selectif de la 
couche de polymere et des composants passifs (mechanical grinding, col. 15, 1. 24). 

7.1 Par consequent, I'objet de la revendication 1 7 differe de ce procede connu en ce 
qu'il comprend en plus 

- ('utilisation d'un adaptateur de plots, ledit adaptateur presentant des contacts 
metalliques sur deux faces relies I'un a I'autre, Tune des faces en contact avec ledit 
support et I'autre face en vis a vis, 

- I'empilement et le collage sur ledit premier composant actif d'un second composant 
actif, les plots dudit second composant etant sur la face opposee a celle en contact 
avec le premier composant, 

- la formation de connexions par des fils de connexion entre les plots du second 
composant et les contacts de I'adaptateur 

7.2 L'effet technique de ces differences est que la methode est apte a la connexion 
de fil et qu'elle est peu encombrante. 

7.3 Le probleme que se propose de resoudre la presente invention peut done etre 
considere comme etant de proposer une methode avec les avantages precites. 

7.4 La solution proposee dans la revendication 17 de la presente demande n'est pas 
consideree comme inventive (article 33(3) PCT) pour les raisons suivantes: 

7.5 Selon la description donnee dans le document D3, utiliser un cadre de connexion 
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presente les memes avantages que ceux mentionnes dans la presente demande (cf. 
par. [002], [015], [016]). Par consequent, I'inclusion de cette caracteristique dans le 
procede decrit dans le document D1 constitue pour la personne du metier une mesure 
normale pour resoudre le probleme pose. 

7.6 Le document D3 ne decrit pas I'empilement sur un premier composant d'un 
second composant avec les faces des composant etant opposees. 

7.7 II est toutefois bien connu de la personne du metier que cette caracteristique est 
equivalente a I'empilement sur un premier composant d'un second composant avec la 
face d'un composant sur la face arriere de I'autre, comme enoncee dans le document 
D4 et qu'elle peut, selon les circonstances, etre remplacee par cette derniere (cf . D4, 
Fig. 20. 21). 



REVINDICATIONS DEPENDANTES 

8 Les revendications dependantes 2-1 3, 1 5, 1 6 et 1 8 ne contiennent aucune 
caracteristique qui, en combinaison avec celles de I'une quelconque des revendications 
a laquelle elles se referent, definisse un objet qui satisfasse aux exigences du PCT en 
ce qui concerne la nouveaute et/ou I'activite inventive, voir documents et les passages 
correspondants cites dans le rapport de recherche. 
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